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Thermisches Vernetzen
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vernetzte Schicht

Substrat Substrat

= Losemittel bestimmen Viskositat und Prozessierbarkeit
= Verdampfung der Losemittel bendtigt Zeit und Energie
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Strahlenvernetzung

UV, Elektronenstrahlen

vernetzte Schicht

Substrat Substrat

= 100 % Systeme =» Nassfilmdicke =~ Trockenfilmdicke
= Vernetzung erfolgt instantan (innerhalb Millisekunden)
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Methoden der Lackvernetzung - ein Vergleich
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Grenzfalle thermisch-sensitive stark pigmentierte pigmentierte Lacke strahlungssensitive
Substrate Lacke beschrankte Auswahl Substrate
spez. Farben (Gelb) an Photoinitiatoren

Energiebedarf
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Mattierung mittels Elektronenstrahlvernetzung
ohne Mattierungsmittel

= Andrucken einer mattierten Masterfolie (3) auf flUssigen Lack (2)
= Vernetzen (5) des Lackes durch wiederverwendbare Masterfolie mittels Elektronenstrahl (4)

= Replizieren der Mattierung (6) auf beliebigem Substrat (1)
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Mikro- oder Nanostrukturierung mittels Elektronenstrahlvernetzung

Replizierte
Struktur

Beschichtung
mit flissigem Lack

S Lackvernetzung mittels
Y T Elektronenstrahl

Hologramme

Kontinuierliche Strukturierung
durch Pragewalze
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Liedert, C. et. al: ACS Sensors vol.
A OMICROCONTINUUM 5 (2020), Nr. 7, pp. 2010-2017
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Pilotbeschichtungsanlage atmoFlex 1250

Reinigung, Vorbehandlung,
Beschichtung, Lamination

| Abwicklung

= Bahnware bis 1250 mm Breite
= Bahngeschwindigkeit bis 150 m/min
= Nass-/Trockenlamination
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Elektronenstrahlbehandlung
‘ /-vernetzung, Imprinting
S ——— .

Aufwicklung,
Zuschnitt, Lamrination
= Beschichtungsbreite 1200 mm

= Elektronenstrahlbehandlung/-vernetzung
= Substrate: Polymer-/Metallfolie, Papier

\

Z Fraunhofer

FEP

Intern



Was konnen wir fiir Sie tun?

= Forschung und Entwicklung im Elektronenstrahl- und Lackbereich
= Aufskalierung und Pilotproduktion
= Beratung zur energetischen Lackvernetzung und entsprechenden Beschichtungsanlagen

= Lieferant von Elektronenstrahlsystemen fiir Lackvernetzungen und Materialmodifikationen
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Danke fur die Aufmerksamkeit!

Fraunhofer-Institut fur Elektronen-
strahl- und Plasmatechnik

Kontakt » , ,

Dr. Steffen Gunther ' =
Gruppe Rolle-zu-Rolle Nassbeschichtung &
Elektronenstrahlvernetzung

Tel. +49 351 2586-137 =
steffen.guenther@fep.fraunhofer.de

Fraunhofer FEP
Winterbergstr. 28
01277 Dresden
www.fep.fraunhofer.de
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